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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国技术市场协会提出并归口。

本文件起草单位：北京维通利电气股份有限公司、北京通标华信技术服务有限公司等。

本文件主要起草人：彭新强、赵炜、乐志斌等。

本文件为首次编制。
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集成母排（CCS）热压合工艺规范

1 范围

本文件规定了集成母排（CCS）热压合工艺规范的系统结构、质量控制、试验方法。

本文件适用于各类集成母排（CCS）热压合工艺规范。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

集成母排热压合工艺 Thermal Compression Bonding Process Specifications

通过加热和施加压力，将集成母排的各组件在高温下结合成一体的工艺过程。

4 系统结构

4.1 结构要求

集成母排（CCS）的结构应符合以下要求：

a）必须具备一定的机械强度，确保在高电流条件下能够保持稳定的电气连接和结构完整性；

b）热压合后的集成母排应具有抗腐蚀、抗振动、抗氧化等性能，保证其在极端环境下的长时间使

用；

c）集成母排的外形应符合规定的尺寸标准，并且具有良好的接触界面，确保与其他电气元件的连

接稳定。

4.2 功能要求

集成母排（CCS）的功能要求包括：

a）在规定的温度和电流条件下，能够保持低的电阻和较低的热损耗；

b）应具备良好的电磁兼容性，避免电流传输过程中的干扰和噪声；

c）必须具备足够的散热能力，保证在高功率下不发生过热。

5 质量控制

5.1 材料要求

5.1.1 集成母排的材料应采用具有良好导电性和耐腐蚀性的铜、铝合金等金属材料，表面可涂覆适当的

抗氧化层。

5.1.2 热压合工艺中使用的绝缘材料应符合电气安全、热稳定性、耐电压和耐腐蚀等性能要求。
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5.2 尺寸与公差

5.2.1 集成母排的尺寸应符合设计要求，最大公差不得超过±0.1mm。

5.2.2 所有连接端口的尺寸必须符合国际标准的接口要求，确保与设备的兼容性。

5.3 性能要求

5.3.1 电阻要求

在额定电流下，集成母排的电阻不得大于0.01Ω。

5.3.2 热稳定性

在最高工作温度下，集成母排应能保持其机械强度和电气性能，温升不得超过规定标准。

5.3.3 耐电压性能

集成母排应具有适应额定电压及短时过载电压的能力。

5.4 安全性要求

5.4.1 集成母排在使用过程中不得出现短路、过热、机械损坏等安全隐患。

5.4.2 热压合过程中的材料应无毒、无害，符合环保要求。

6 试验方法

6.1 电气性能测试

6.1.1 使用标准电流源测试集成母排在不同负载情况下的电阻值，确保符合电阻要求。

6.1.2 在不同工作温度下，测试集成母排的电阻变化及热稳定性，确保温升在允许范围内。

6.2 机械性能测试

6.2.1 对集成母排进行拉伸、弯曲、振动等机械性能测试，评估其抗压、抗弯和抗振动的能力。

6.2.2 使用温度冲击试验模拟极端温度变化对集成母排的影响，确保其结构稳定。

6.3 环境适应性测试

6.3.1 在高湿、高盐等环境中进行腐蚀测试，确保集成母排在恶劣环境下的长期稳定性。

6.3.2 在高温、高湿等环境中进行长期工作性能测试，验证集成母排的耐用性。
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